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マイクロライダー

キーホール深さ（計測データ）

レーザ出力指令値

キーホール深さ（フィルタ処理後）

キーホール深さ制御

キーホール深さ目標値：1.2 mm, ワーク：SPCC t1.0 重ね溶接
溶接速度：9 m/min, 溶接時間：333 ms, 溶接長：50 mm

ナノ秒の動きを捉える

500円硬貨 レーザ溶接中の
キーホール

測定光のイメージ

★ 安全なクラス１レーザ採用

104 ナノ秒間隔 パルス計測

インプロセスモニタ ・ フィードバック制御システム

(200 x 8,000 ポイント)

★ 毎秒960万回の高速サンプリング
★ ガルバノスキャナ同期高速3D計測
★ リアルタイムフィードバック制御

瞬時計測 形状計測

リアルタイム制御
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